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群聯 於 FMS展覽大秀設計服務能力以及客製化儲存方案 

 

一年一度全球最大的 NAND Flash儲存產業展覽 FMS (Flash Memory Summit) 將

於美西時間 8/8 盛大揭幕，全球 NAND 儲存相關廠商將展示與探討最新的 NAND 

Flash 技術與儲存產品，包含近期被熱烈討論的 AI 伺服器相關應用。快閃記憶

體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商 群聯電子 (Phison; 8299TT) 今

日 (美西時間 8/8) 於 FMS展出一系列透過群聯獨家的『IMAGIN+設計服務平台』

所客製化的儲存方案，持續擴大群聯在客製化加值服務的儲存應用市場的滲透率。 

 

 

群聯 持續擴大 IMAGIN+ 儲存設計服務於 AI應用與客製化儲存市場 

 

群聯電子執行長潘健成表示，群聯在近幾年透過擴大研發投資的策略，在現有的

NAND控制晶片與儲存方案技術的基礎上，推出全球首創的『IMAGIN+設計服務平

台』，並將這個平台再次進化整合群聯的 AI技術，於日前推出自主研發獨創的 AI

服務方案『aiDAPTIV+』，完整的助力全球客戶與夥伴打造客製化加值儲存方案，

能應用於各種對於 NAND 儲存效能、可靠度、溫度、安全加密、功能等有特別規

格需求的儲存市場，包含、通用伺服器、充電樁、車載系統、電競、工業自動化、

航太、甚至 AI 伺服器等。未來群聯將持續透過 IMAGIN+設計服務平台，擴大與

全球客戶的 Design-in 合作案，與客戶共同成長茁壯。 

 

群聯於今年的 FMS期間將展出: 

◆ aiDAPTIV+ AOI解決方案 

 首波合作夥伴包含技嘉與凌華 

 技 嘉 的 整 合 AMD 運 算 卡 的 客 製 化 專 業 工 作 站  (AMD-based 

workstations)，以及凌華的邊緣 AI 推論平台 (Edge AI inference 

platforms) 均已首波通過群聯的 aiDAPTIV+ AOI平台認證 

◆ X2: 搭載 12nm的企業級 PCIe 5.0 SSD控制晶片 

https://www.phison.com/zh-tw/company/newsroom/press-releases/general/3257-%E7%BE%A4%E8%81%AF%E6%8E%A8%E5%87%BA%E5%85%A8%E7%90%83%E9%A6%96%E5%89%B5%E4%B8%94%E5%94%AF%E4%B8%80nand%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%99%B6%E7%89%87%E6%9A%A8%E5%84%B2%E5%AD%98%E6%A8%A1%E7%B5%84-%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%85%B1%E4%BA%AB%E8%88%87asic%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%B9%B3%E5%8F%B0-imagin-platform
https://www.phison.com/zh-tw/imagin-plus-platform-customized-nand-flash-storage-solutions-and-asic-design-services
https://www.phison.com/zh-tw/company/newsroom/press-releases/general/3257-%E7%BE%A4%E8%81%AF%E6%8E%A8%E5%87%BA%E5%85%A8%E7%90%83%E9%A6%96%E5%89%B5%E4%B8%94%E5%94%AF%E4%B8%80nand%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%99%B6%E7%89%87%E6%9A%A8%E5%84%B2%E5%AD%98%E6%A8%A1%E7%B5%84-%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%85%B1%E4%BA%AB%E8%88%87asic%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%B9%B3%E5%8F%B0-imagin-platform
https://www.phison.com/zh-tw/company/newsroom/press-releases/general/3257-%E7%BE%A4%E8%81%AF%E6%8E%A8%E5%87%BA%E5%85%A8%E7%90%83%E9%A6%96%E5%89%B5%E4%B8%94%E5%94%AF%E4%B8%80nand%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%99%B6%E7%89%87%E6%9A%A8%E5%84%B2%E5%AD%98%E6%A8%A1%E7%B5%84-%E7%A0%94%E7%99%BC%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%85%B1%E4%BA%AB%E8%88%87asic%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%B9%B3%E5%8F%B0-imagin-platform
https://www.phison.com/zh-tw/company/newsroom/press-releases/general/3450-%E7%BE%A4%E8%81%AF%E6%8E%A8%E5%87%BA%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%A0%94%E7%99%BC%E7%8D%A8%E5%89%B5%E7%9A%84ai%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%96%B9%E6%A1%88-%E6%93%B4%E5%A4%A7%E5%84%B2%E5%AD%98%E6%96%BCai%E6%87%89%E7%94%A8%E5%B8%82%E5%A0%B4
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 容量最高可達到 64TB 

 連續讀寫效能將可達到 14.7GB/s 

 支援 U.2以及 E3.S尺寸外觀 

 效能與功耗最佳化 

◆ E26:全球最速的 PCIe 5.0 client SSD儲存方案 

 與 Frore Systems 的 AirJet 散熱技術合作，群聯的 PCIe 5.0 E26-

based M.2 SSD 儲存方案效能將可達到全球最速的 1000MB/s PCMark 10

測試。 

 群聯的 E26可支援 2400MT/s的 NAND Flash，最高效能將可達到 14.7GB/s，

適用於電競、CAD/CAM製圖、以及任何讀寫密集的高速資料負載。 

◆ E27T: 全球首款支援 3600MT/s與 2400MT/s NAND的 PCIe 4.0 DRAM-Less 

SSD控制晶片 

 為移動裝置提供最佳的 PCIe 4.0 SSD 效能與低功耗。 

 為電競筆電提供最佳效能功耗比率 (Best Performance/Power Ratio) 

 為商務筆電使用者提供延長的電源使用壽命 (Longer Battery Life)

與更佳的 SSD 反應速度 (Low-Latency) 

◆ E18 pSLC PCIe 4.0 SSD: 為寫入密集 (Write Intensive) 應用提供最佳

的耐用度 (High Endurance) 

 透過優化 NAND 的 pSLC模式，E18 pSLC PCIe 4.0 SSD儲存方案將能提

供最佳的穩定效能 (Sustained Performance) 與高達 42 DWPD 

((Drive Write Per Day) 的耐用度壽命。 

 搭配 Apex Storage X21 的 AIC卡 (Add-in Card)，能同時支援 21條

E18 pSLC M.2 SSD，不僅最高容量達到 168TB，且最高效能將能達到連

續讀取 30GB/s以及隨機讀取 21M IPOS 的速度，非常適合 AI模型運算

以及高頻率交易應用。 

 

 

 X2: 搭載 12nm的企業級 PCIe 5.0 SSD 控制晶片 

https://www.phison.com/en/gen5-e26-ssd-partner-ecosystem
https://www.phison.com/images/computex_2023/DM/Client/PS5027-E27T.pdf
https://phisonblog.com/versatility-across-industries-novel-uses-of-phisons-high-performance-high-endurance-e18-pslc-customizable-ssd/
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 E26:全球最速的 PCIe 5.0 client SSD 儲存方案 

 

 

 E27T: 全球首款支援 3600MT/s 與 2400MT/s NAND的 

PCIe 4.0 DRAM-Less SSD 控制晶片 
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 E18 pSLC PCIe 4.0 SSD: 專為寫入密集 (Write Intensive) 應用提供

最佳的耐用度 (High Endurance) 
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[群聯公告暨新聞稿訂閱] 

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱群聯投資人與媒體關係訊息：群聯投資人關係

訊息訂閱  

 

[關於群聯的關鍵數字] 

 超過 22年的快閃記憶體控制晶片暨儲存方案整合經驗 

 全球超過 3800位員工，且 70%以上為工程師 

 全球近 2000個 NAND 記憶體相關專利 

 透過 5+5長期發展大戰略，驅動長期千億級營收 

 SSD控制晶片全球市佔率超過 20% 

 2022年全年度營收超過$602.56億台幣 

 群聯除了與日本 KIOXIA (原 TMC東芝記憶體) 有長期合作之外，群聯與全球主要

的 NAND原廠也均是長期合作的夥伴關係 

 群聯獨特的營運模式，讓群聯能在 NAND 產業的劇烈變化下，能仍維持穩定的獲利

及成長 

 

[關於群聯電子] 

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全

球 NAND儲存控制晶片 (NAND Controller) 及存儲解決方案 (NAND Storages) 領導廠

商。從 IP技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客

戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、

SD與 USB介面，皆可提供完整的存儲解決方案。 

歡迎拜訪 群聯網站 或 群聯 Q&A 以更了解群聯電子。 

 

群聯電子發言人 

于紹庭 Antonio Yu 

TEL: +886-37-586-896 #10019 

Mobile: +886-979-105-026 

Email: antonioyu@phison.com  

群聯電子代理發言人 

呂國鼎 Kuo-Ting Lu 

TEL: +886-37-586-896 #26022 

Mobile: +886-979-075-330 

Email: kuoting_lu@phison.com  

[預測性陳述聲明] 

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，

且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限

於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全

球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是

基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。 

https://forms.gle/W5wjYS1epiK13GFH9
https://forms.gle/W5wjYS1epiK13GFH9
https://www.phison.com/zh-tw/company/newsroom/press-releases/event/1193-%E7%BE%A4%E8%81%AF%E6%A8%A1%E5%BC%8F-%E7%84%A1%E6%B3%95%E8%A4%87%E8%A3%BD
https://www.phison.com/zh-tw/company/about-us
https://www.phison.com/zh-tw/investor-relations/shareholder-services#PHISON_QA
mailto:antonioyu@phison.com
mailto:kuoting_lu@phison.com

